
















专利名称(译) 温度监测装置
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种温度监测装置，包括壳体，检测器，传感器，控制器单元和指示器
单元。壳体形成有穿过其中的孔。检测器设置在壳体中，并检测物体延
伸到壳体中的孔中。传感器设置在壳体中，并适于测量延伸到壳体中的
孔中的物体的温度。控制器单元耦合到检测器和传感器，并且可操作以
便参考由传感器测量的温度产生实际温度值。指示器单元耦合到控制器
单元并由控制器单元控制，以便当检测器检测到壳体中的孔中没有物体
时提供指示。
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